
HDI substrate Open/Short 4 Wire Inspection System

S-REC M1

高速检测
High-Speed Inspection

SREC M1 Series

L/UL一体化 (轻量化)

Integrated L/UL

分步&重复式构造，提高检测效率
Step & Repeat movement

综合对位精度 ±7.5µm
Comprehensive alignment accuracy ±7.5μm

面向HDI PCB高速检测及4端子O/S检测设备

高速检测
High-Speed Inspection

分步&重复式构造，提高检测效率
Step & Repeat movement

Using X and Y for Step-by-Step & Repetitive 

Construction

Conduct efficient testing

运用X、Y 分步＆重复式构造
提高检测效率

检测
Inspection

排出
Output

投放
Input

对位
Alignment

▲旋转台面
INDEX Table

▲検査対象
Inspection work -Apply Thick PCB ~4mm

-NG Laser Marking system

-2D Code Reading system

Etc..

【Option】

最适合检测智能手机和平板电脑用电路板、以及Mini LED基板
Best test equipment for the substrate on smartphone and tablet PC and Mini LED!

SREC M1

MAX Board Size

320x260mm

SREC M1UW 

降低治具费用= 压缩运营成本

MAX Board Size

420x380mm

48K式样
最大48K检测点数

协作机器人搭配
AGV的上料系统

®


	幻灯片 1

